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Minimaalne kaugus puuri servast vasealani sisekihis

Tegemist on tootmises kasutatava parameetriga ehk trukkplaadi-
valmistaja tehnoloogilist voimekust naitava suurusega.

Projekteerimise kaigus defineeritakse kdik avasuurused I6plikena,
st koos metallisatsiooniga, mis omakorda tahendab, et trukkplaadi-
valmistaja peab algseid puurisuuruseid suurendama + 0,1mm
vorra.

Jarelikult minimaalne kaugus puuri servast vasealani
vaheneb 0,1mm vorra ja olles alla 0,15mm ei mahu enam
tehnoloogilistesse raamidesse!

Antud parameeter on olulise tahtsusega trukkplaadi pikaajalise
funktsionaalsuse tagamisel. Projekteerides kauguseid alla 0,25mm
suureneb vdimalus soojuspaisumisluhise tekkeks.

Eriti tihedate plaatide puhul on véimalik labiviikavad (viad) jatta
suurendamata ja nii kasutada minimaalset vahekaugust. Sel juhul
peaks tellija/projekteerija tegema vastava markuse projekt-
dokumentatsiooni voi tellimusse.




